


図 5 塩基性条件下で形成された Cu の金属葉．(オンラインカ

ラー)
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 　　　　　　スポットライト

mol･L－1 H2SO4 aq における陰極の水素過電圧は，Pt＜Au

＜Ni＜Fe＜Ag＜Cu＜Pb＜Zn＜Hg の順に大きくなることが

知られています(3)．過電圧は，陰極に金属が析出する場合は

0 V に近いですが，気体が発生する場合は余分に必要となる

電圧となります．電析初期に白金電極に Zn が析出し，Zn

が電極として作用するため，水素過電圧が大きい Zn の金属

葉は形成しやすくなるのではかと推測しております．逆に，

水素過電圧が小さな金属は，結晶が析出しにくくなるものと

思われます．なお，Ag 結晶は水溶液中へ樹状に析出します

が，比重が大きいため金属葉としては成長せず，液底への落

下が観察されました．CuSO4 aq(初期 pH3)に NH3 aq を

加え，［Cu(NH3)4]2＋aq(pH9)とした場合，容易に Cu の

金属葉を形成することが明らかとなりました(図)．これら

のことから，pH が低い金属塩水溶液では，陰極付近で発生

する H2 が金属の析出を阻害している可能性が高いと推測で

きます．

私たちの研究では，Cu の金属葉形成や電極，溶液中の陰

イオンの作用等について十分な知見を得ることができません

でした．現在は，SS コースの後輩たちが私たちの研究を引

き継いでくれています．高校卒業後も，課題研究をはじめと

する母校の様々な活動に協力をしていきたいと考えておりま

す．

文 献

( 1 ) 教師と学生のための化学実験，日本化学会編，東京化学同

人，(1987)，2126.
( 2 ) 金児紘征日本金属学会会報，30(1991), 985992.
( 3 ) 卜部吉庸理系大学受験 化学の新研究，三省堂，(2013)，

344.
(2021年 2 月 9 日受理)[doi:10.2320/materia.60.303]

(連絡先〒3100062 水戸市大町 2214)


